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Appel a Communications

L’International Microwave Symposium 2007 (IMS 2007) se tiendra a Honolulu a
Hawaii, du dimanche 3 Juin au vendredi 8 Juin 2007 et sera I'événement central
de la Semaine des Micro-ondes 2007. L’appel a communications concerne les
articles décrivant des travaux originaux de recherche, de développement,
d’application de la théorie et des technologies RF et Micro-ondes.

Microwave Week 2007: Les sessions de I'lMS 2007 se dérouleront du mardi au
jeudi lors de la Semaine des Micro-ondes. Les workshops se tiendront dimanche,
lundi et vendredi. Dans le cadre de la semaine des Micro-ondes 2007, un salon
consacré aux hyperfréquences, une exposition historique, le symposium RFIC
(www.rfic2007.org), et la conférence ARFTG (www.arftg.org) seront également
organisés a Honolulu.

Soumission par voie électronique: Les articles pour ce symposium doivent étre
soumis via le site web de I'lMS 2007, www.ims2007.org. Une description compléte
de la procédure a suivre pour envoyer un article, s’inscrire a la conférence, et
d’autres informations importantes se trouveront sur le site de I'lMS 2007.

Appel a Propositions: Les propositions de Workshops (du niveau débutant
jusqu’au niveau Expert), de sessions spéciales (thématiques et honorifiques), et de
sessions Panel sont les bienvenues. Pour proposer un sujet, aider a 'organisation,
ou participer a un workshop, une session spéciale, ou un panel: contacter la
personne adéquate du comité listé sur la gauche de cette page.

L’archipel d’'Hawai est une destination touristique de renommée mondiale, avec de
nombreuses activités a découvrir seul ou en famille. Plongez au milieu des
poissons tropicaux a Hanauma Bay, essayez le surf a Waikiki Beach, jouez au golf
sur I'un des 80 parcours des fles. Explorez les coulées de lave féeriques sur Big
Island, la forét tropicale de Kauai ou les pentes d’un volcan de Maui en VTT. La
plupart de ces sites feront partie de notre programme de visites. Pour plus
d’'informations, connectez vous sur www.gohawai.com

Dates Limites

Proposition de tutoriaux, workshops, panels, et sessions spéciales:
Articles résumés:

Manuscrit final:

Toutes les soumissions doivent se faire via le site web:

LES ARTICLES DOIVENT ETRE AU FORMAT PDF Versions papier non acceptées
Les auteurs sont chargés de la mise en page. Les polices doivent étre compatibles IEEE Xplore.

15 Septembre 2006
1er Decembre 2006
1er Mars 2007
www.ims2007.org
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Soumettre un Article

Pour soumettre un article, il faut d’abord télécharger
un modele sur le site www.ims2007.org Les auteurs
se conformeront au format de ce modéle. L’article
final doit étre au format pdf et la taille du fichier ne doit
pas excéder 1Mo.

Soumettez ensuite l'article sur le site
www.ims2007.org avant le 1er décembre 2006. Aucun
envoi ne sera accepté aprés cette date. De plus, ne
seront pris en compte que les documents de 4 pages,
y compris texte et figures.

Les auteurs des contributions acceptées devront
soumettre une version finale de leur article, destinée
au CD-ROM de la conférence. L’acceptation et les
informations nécessaires a la préparation de la
version finale de l'article seront envoyées aux auteurs
en janvier 2007.

Critéeres de sélection: Tous les articles doivent étre
rédigés en anglais. Les différentes sections du comité
scientifique de I'MS évalueront chaque article. La
sélection se fera en tenant compte des critéres
suivants :

* Originalité: En quoi la contribution est-elle originale,
importante, fait-elle progresser I'état de I'art?

* Qualité: Les travaux présentés dans l'article sont-ils
suffisamment bien décrits, et confortés par des
résultats pertinents ?

* Clarté: Est ce que le document est clair? Est ce que
le texte et les figures sont claires et compréhensibles?
Les travaux précédents des auteurs et des autres
groupes sont-ils correctement référencés?

* Intérét pour les membres MTT: Ces travaux sont-
ils en adéquation avec les sujets traités dans cette
conférence?

Autorisations: Les auteurs sont chargés d’obtenir
toutes les autorisations nécessaires de leur entreprise
et/ou des organismes compétents pour présenter
leurs travaux. Une déclaration, signée par l'auteur
principal, attestant que ces autorisations ont bien été
obtenues ainsi qu’un formulaire de copyright |IEEE
doivent accompagner le manuscrit final de chaque
article accepté. Les détails sur les autorisations seront
disponibles via le site de 'IMS (www.ims2007.org).

Thémes scientifiques: Les thémes scientifiques des
papiers envoyés sont déterminés par les auteurs (voir
page suivante), et serviront a déterminer la section du
comité scientifique appropriée pour I'évaluation de
larticle. Choisissez un théme principal et un
secondaire lorsque vous remplissez le formulaire
d’enregistrement d’auteur. L’abstract de votre article
doit contenir suffisamment d’'informations pour justifier
du théme dans lequel il est soumis. Soumettre un
article dans un théme inapproprié peut entrainer son
refus.

Format de Présentation: l'International Microwave
Symposium propose trois types de présentations:

Les présentations longues sont consacrées aux
contributions et avancées importantes, ou aux
applications des micro-ondes. Les présentations sont
formelles, avec peu d’interaction entre auteurs et
public.

Les présentations courtes sont typiquement
consacrées a des contributions plus spécifiques, a
des améliorations par rapport a l'état de [Iart.
Présentées de maniere formelle, avec peu
d’interaction entre les auteurs et le public.

Les présentations en forum interactif permettent a
leurs auteurs de présenter des résultats théoriques ou
expérimentaux de maniére plus détaillée sur un poster
mais aussi de montrer du matériel, de faire des
démonstrations et de discuter de maniére informelle
avec les participants a la conférence.

Les souhaits des auteurs seront exaucés dans la
mesure du possible, mais l'article sera placé dans la
session la plus appropriée, dans un format de
présentation compatible avec les contraintes du
programme de la conférence. Toutes les
présentations de [I'IMS 2007 seront faites sur
videoprojecteur. Aucun projecteur de diapositives 35
mm ou rétroprojecteur ne sera disponible.

Concours du meilleur article étudiant: Un concours
du meilleur article étudiant sera organisé lors du
symposium. Les articles étudiants seront évalués de
la méme maniére que les autres articles de la
conférence. Les articles acceptés pour la compétition
seront jugés sur leur contenu et leur présentation. Un
premier, deuxiéme et troisiéme prix seront décernés.
Pour étre admis a concourir, I'étudiant devait étre
inscrit en doctorat ou en master lorsque le travail
présenté a été effectué. Il doit étre I'auteur principal
de larticle, et enfin le présenter en personne au
Symposium. Un document sera automatiquement
envoyé au directeur de thése qui devra certifier en
retour que le travail est principalement celui de
I'étudiant.

Notification: Les auteurs seront informés de la
décision du Comité Scientifique en janvier 2007 par e-
mail. La lettre d’acceptation renverra l'auteur vers le
site web pour compléter les formulaires nécessaires
et recevoir les instructions détaillées pour la
préparation du manuscrit final. Le manuscrit final
devra étre regu le 1er Mars 2007, pour étre publié
dans le CD-ROM et étre présenté au Symposium.
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Thémes Scientifiques

Analyse électromagnétique et ondes guidées

Nouvelles structures de guidage, nouveaux phénomeénes
dans les lignes de transmission, et nouvelles méthodes
analytiques pour I'étude des ondes guidées.

Simulations dans le domaine fréquentiel

Méthodes de résolution numérique dans le domaine
fréquentiel pour I'électromagnétisme, les interactions champ
EM — composant, circuits et autres phénoménes physiques.
Simulations dans le domaine temporel

Simulations en domaine temporel pour I'analyse de structures
hautes fréquences , incluant la modélisation physique (EM,
semiconducteurs, thermique, mécanique).

Techniques et algorithmes pour la CAO

Méthodes d’analyse des circuits, d’optimisation, et d’analyse
statistique.

Modélisation de dispositifs linéaires

Modéles linéaires de composants actifs et passifs.
Modeélisation de dispositifs non linéaires
Modéles grand signal de composants,
extraction de paramétres, validation.
Analyse de circuits non linéaires et simulations systéme
Equilibrage harmonique, techniques de simulation, analyse
de la distorsion et des fréquences parasites, simulations
systéme, et analyse comportementale.

Eléments de lignes de transmission

Lignes de transmission planaires, non planaires et micro
usinées, guides d’ondes, incluant des structures périodiques
et des méta-matériaux, discontinuités, jonctions et transitions.
Elements de Circuits passifs

Coupleurs, diviseurs/combineurs, hybrides, résonateurs,
Approches par éléments localisés pour la conception de
circuits.

Filtres et multiplexeurs planaires passifs

Synthéses et analyses innovantes de filtres et de
multiplexeurs planaires. Sont incluses les structures planaires
supraconductrices, DGS, EBG et autres structures.

Filtres et multiplexeurs volumiques passifs

Guides d’'ondes, Résonateurs diélectriques et les structures
non planaires supraconductrices.

Filtres actifs ou a base de métamatériaux

Filtres intégrés (sur Silicium, LTCC, LCP, MCM-D, AsGa, ...),
Filtres actifs, accordables et reconfigurables.

Composants ferroélectriques, a ferrites et accoustiques
Dispositifs ferroélectriques en matériaux massifs et en films
minces, Dispositifs a ondes de volume et de surface, dont les
FBAR.

Technologies et composants MEMS

Composants et sous systémes RF microélectromécaniques et
micro usinés: commutateurs, résonateurs, filtres passifs
accordables, déphaseurs, filtres et antennes reconfigurables.
Modélisation, packaging, fiabilit¢, nouveaux matériaux et
procédés d’assemblage.

Dispositifs semiconducteurs et technologies des circuits
integrés monolithiques

Composants et multifonctions monolithiques ; MMICs sur AsG
a, SiGe et autres. Fabrication des MMICs, fiabilité, analyse de
défaillances, rendement et colt.

Générateurs

Oscillateurs en ondes entretenues pulsées. VCOs, DROs, YT
Os, PLOs, et synthétiseurs. Applications de nouveaux disposi
tifs et résonateurs. Bruit des oscillateurs. Techniques DDS.

caractérisation,
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Transposition de fréquence et circuits de contréle
Commutateurs, déphaseurs, limiteurs, mélangeurs,
multiplication de fréquence et division de fréquence.
Technologies et applications HF/VHF/UHF

Technologies pour HF, VHF et UHF incluant les éléments
passifs et actifs, localisés et distribués, émetteurs/récepteurs
Circuits intégrés et composants de puissance

Conception et performances des amplificateurs a composants
discrets et en circuits intégrés pour les applications RF micro-
ondes et millimétriques, composants grand gap.
Amplificateurs de fortes puissances

Conception et caractérisation de composants de forte
puissance, techniques de linéarisation, combineurs de
puissance, tubes micro-ondes.

Composants et récepteurs faible bruit

Amplificateurs  faible  bruit, détecteurs, composants,
récepteurs, radiomeétres, modeles et méthodes de
caractérisation pour les circuits et composants faible bruit.
Technologies et composants Millimétriques et Terahertz
Composants millimétriques, technologies et applications au
dela de 30 GHz, composants submillimétriques/terahertz,
instruments et applications dont 'imagerie THz.

Micro-ondes et photonique

Intéractions  micro-ondes/optique et technologies des
composants, sans fil, sur fibre, optique en espace libre, large
bande optique. Effets des transmissions optiques.

Circuits numériques aux fréquences GHz

Composants numériques-analogiques rapides, modules, et
sous systémes, ADC, DAC, et DDS, interconnexions et
backplanes ; intégrité des signaux ; interfaces et transmission
optique / électronique.

Packaging, Interconnexions, MCMs, et montage hybride
Substrats et diélectriques, packaging des composants et
sous-sytémes, techniques de montage, intégration hybride,
interconnexions modules multi-chip (MCMs), fabrication
hybride, rendement et co(t.

Instrumentation et techniques de mesures

Mesure de réseaux électriques, domaine temporel, et
mesures locales de champ EM, correction et estimation
d’erreur, caractérisation des matériaux.

Effets biologiques et applications médicales

Applications biomédicales des micro-ondes, applications a la
biologie, intéractions biologie — micro-ondes.

Antennes intelligentes, Combinaison spatiale et pointage
Applications des antennes intelligentes aux communications
sans fil, combineurs de puissance en espace libre, antennes
a pointage, modules E/R, balayage multifaisceaux, antennes
actives intégrées.

Radars et systéemes de communication large bande
Systémes de communications large bande et millimétriques,
pour applications terrestres, embarquées, satellite et indoor.
Systémes et sous systémes Radar et ULB.

Systémes de communication sans fil et cellulaires
Réseaux cellulaires, récepteurs zéro Fl, réseaux LAN et
WAN, 802.11x, radio logicielle, Bluetooth, ZigBee, CDMA,
GSM, GPRS et EDGE.

Capteurs et systémes de capteurs

RFID, IVHS, micro capteurs sans fil, tests non destructifs,
imagerie, et télémétrie.
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